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图 1: 多摄系统渗透率（左）和镜头组出货量预测（右 / 单位：十亿） 

 
 

来源：尚乘研究预测 

尚乘观点：年初，全球智能手机市场受到了疫情的冲击。尽管目前供应链已逐渐恢复，但需求疲

弱成为了新问题。2020年，全球智能手机出货量预计将同比下降 5-10%至 12.6亿台。但是，随着智

能手机镜头性能愈加重要，我们认为，采用多摄方案成为各手机厂商的主流，手机镜头组市场受

疫情影响程度可能较小。我们预计，智能手机镜头组总数将增长 5%至 47 亿，这主要是多摄方案

渗透率上升所驱动。后置摄像头中双/三/四摄渗透率将达到 48%/29%/8%。目前，通过将高质量的手

机镜头，与大光圈、长焦、超广角等不同功能的镜头相组合形成更复杂的系统，手机镜头性能得

到了极大的提升。下面我们将简要介绍镜头组的发展趋势。（具体内容请参阅英文版本）。  
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 新闻更新 

 

2020年 4月 28日  苹果将新款 iPhone量产时间推后一个月，下半年产量削减 20％ 
 

 据称，苹果将今年下半年推出的新款 iPhone 的量产时间推后了约一个月。同
时，苹果计划在今年下半年将 iPhone 产量削减 20%。此外，苹果将会在今年
年底发布 4款 iPhone。苹果今年推出的 iPhone将包括 3种尺寸——1款为 5.4英
寸，2款为 6.1英寸，1款为 6.7英寸，其中部分设备将支持 5G网络。（来源：
Micky） 

 

2020年 4月 24日  AMD 推出 7nm 桌面锐龙 3 3300X/3100  
 

 AMD 正式公布了第三代锐龙台式机处理器家族的最新成员：锐龙 3 3100 和锐
龙 3 3300X 处理器，AMD B550芯片组也同步亮相。全新的锐龙 3 台式机处理器
采用最新的 7nm 工艺制造，基于最新的 Zen 2 微架构，均为 4 核心 8 线程设
计，同时还加入了同步多线程（SMT）技术的支持。这两款锐龙 3处理器均内
建 18MB 大容量高速缓存，锐龙 3 3300X 基准频率 3.8GHz，最大加速频率
4.3GHz，价格 120 美元；锐龙 3 3100 基准频率 3．6GHz，最大加速频率
3.9GHz，价格 99美元。两款处理器均于 5 月 21 日起售。（来源：AMD） 

 

2020年 4月 23日  苹果发布新专利，Apple Ring 可通过手势控制智能家居 
 

 苹果发布了一项新专利，Apple Ring 可能会使用一连串的手势控制向另一台设
备来发送命令。这意味着它将配备生物识别传感器，Siri 连接性和小巧的触摸
屏，以及首次提及手势控制的功能，而且还有一个小小的显示屏。该专利列
出了手势可以在其他设备上控制的其他功能，例如更改音量，用户界面，甚
至调节温度或灯光的亮度，暗示了 Apple Ring可以与智能家电进行交互，而不
仅仅是 Apple 的设备阵容。（来源：Techtimes） 

 

2020年 4月 22日  阿里达摩院发布首个自动驾驶测试平台 
 

 阿里巴巴达摩院发布了全球首个自动驾驶“混合式仿真测试平台”，官方称
模拟一次极端场景只需 30 秒，系统每日虚拟测试里程可超过 800 万公里，大
幅提升自动驾驶 AI 模型训练效率。多数车企都在借助仿真测试来取代部分实
际的路测。Waymo 早在 2017 年就开发了 Carcraft，百度在 2018 年底和 Unity 公
司合作打造了仿真测试平台，2019 年底腾讯也基于其强大的游戏引擎基础开
发了 TADSim 自动驾驶仿真测试软件。（来源：Yicaiglobal） 

 

2020年 4月 22日  加码新基建，腾讯云推出智慧城市底层平台 CityBase 
 

 腾讯云推出智慧城市底层平台 CityBase，这是腾讯云首次进军 CIM（City 

Information Modeling，即城市信息模型）领域，也是腾讯云在新基建领域的又
一重要布局。CityBase 致力于解决城市建设中的人、物和空间等数据互联、互
通及应用创新等问题。腾讯云 CityBase是基于 CIM的产业互联网平台，它充分
融合空间数据、IoT 数据等基础数据，利用腾讯云的 BIM（Building Information 

Modeling，即建筑信息模型）、GIS、AI、区块链、大数据等技术，联合合作伙
伴打造了十几个应用场景，可广泛应用于城市规划、建设、管理和服务等各
个阶段。（来源：Tencentcloud） 
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https://micky.com.au/apple-pushes-iphone-12-mass-production-by-almost-a-month/
https://www.amd.com/en
https://www.techtimes.com/articles/249049/20200422/apples-smart-ring-will-enable-users-to-control-other-devices-just-by-pointing-at-them.htm
https://www.yicaiglobal.com/news/alibaba-damo-academy-unveils-first-hybrid-test-simulator-for-self-driving
https://intl.cloud.tencent.com/
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2020年 4月 22日  美光联合摩托罗拉，新机 motorola edge+首发低功耗 DDR5 DRAM 
 

 内存和存储解决方案领先供应商美光科技(Micron Technology)与摩托罗拉公司联
合宣布，摩托罗拉新推出的 motorola edge+智能手机已搭载美光的低功耗 

DDR5(LPDDR5)DRAM 芯片。得益于 5G 所具备的更快传输速度和更低延迟等特
性，该款手机为包括网络游戏和娱乐直播在内的云应用带来性能提升。美光
LPDDR5 DRAM 内存可以将带宽提高 50％以上，和上一代 LPDDR4 相比，能效
提升超过 20％，从而使智能旗舰手机的续航能力得以增强。（来源：
Totaltele） 

 

2020年 4月 22日  法国芯片企业 SiPearl宣布，其已获得 ARM下一代处理器 IP的授权 
 

 SiPearl为法国的芯片初创企业，宣布其已获得代号为 Zeus 的 ARM 下一代
Neoverse 处理器的 IP许可，这也是欧洲委员会资助的新项目之一。作为一家
成立于 2020 年 1月的公司，尽管 SiPearl 仍处于起步阶段，但致力于为欧洲未
来的高性能计算项目提供支撑。这一项目是继亚马逊 Graviton2芯片取得最新
成功、以及 Ampere 宣布推出 Altra平台之后，AMR 服务器生态系统的又一次重
大推动。（来源：Anandtech） 

 

2020年 4月 22日  小米开发并量产可折叠手机：上下折叠类似 Galaxy Z Flip 
 

 有消息称，小米正在开发可折叠手机，方案类似 Galaxy Z Flip，三星显示将为
其提供柔性 OLED 面板，报道称小米也有可能会从 LG Display 采购可折叠柔性
OLED面板，预计在 2020 年下半年量产。（来源：Techradar） 

 

 

 

2020年 4月 20日  未来 3年，阿里云将再投 2000亿用于云操作系统研发等 
 

 阿里云宣布，未来 3 年再投 2000 亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络
等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。疫情爆发后，企业软
件需求急速增长。阿里作为中国主要的云服务商软件使用激增，尤其以钉钉
最为突出。（来源：Techcrunch） 

 

 

2020年 4月 19日  台积电 3nm 细节公布：2.5亿晶体管/mm²，能耗性能大提升 
 

 近日，台积电正式披露了其最新 3nm 工艺的细节详情，其晶体管密度达到了
2.5 亿/mm²，3nm 工艺晶体管密度是 7nm 的 3.6 倍，是 5nm 的 1.7 倍。性能提升
上，3nm较 5nm性能提升 7%，能耗提升 15%。目前，3nm 工艺研发符合预期，
并没有受到疫情影响，预计在2021年进入风险试产阶段，2022年下半年量产。
（来源：TSMC） 
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https://www.totaltele.com/505653/Motorola-announces-new-edge-smartphone-with-integrated-Micron-tech-for-a-5G-experience
https://www.anandtech.com/show/15738/epi-backed-sipearl-announces-licensing-of-arm-zeus-neoverse-cpu-ip
https://www.techradar.com/news/xiaomis-galaxy-z-flip-styled-foldable-phone-in-the-works
https://techcrunch.com/2020/04/19/alibaba-cloud-will-invest-28-billion-more-into-its-infrastructure-over-the-next-three-years/
https://www.gizchina.com/2020/04/19/tsmc-3nm-details-announced-250-million-transistors-mm2-much-lower-power-consumption/
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2020年 4月 16日  高通推出高能效单模 NB2芯片组，重点部署低功耗物联网应用 
 

 4 月 16 日，高通宣布推出高能效单模 NB2（NB-IoT）芯片组—Qualcomm212 LTE 

IoT 调制解调器。据悉，Qualcomm212 LTE IoT 调制解调器采用高能效芯片组架
构，仅需不到 1 微安（1uA）的休眠电流，因此可实现极低的平均功耗。为支
持由不同种类电池供电的物联网终端，并延长终端的使用寿命。（来源：
Qualcomm） 

 

2020年 4月 15日  2019年 5G基带芯片出货量近 2% 
 

 Strategy Analytics 最新报告指出，2019 年全球蜂窝基带处理器市场收益同比下降
3％，为 209亿美元。高通、海思、英特尔、联发科和三星 LSI在 2019年占据了
全球蜂窝基带处理器市场前五名的收益份额。高通以 41％的收益份额领先，
其次是海思 16％，英特尔占 14％。 

5G 基带芯片出货量在第一年受到了很大的关注，由于平均售价高，其占基带
总出货量的将近 2％，同时获得了 8％的收益份额。海思，高通和三星 LSI 是
2019 年关键的 5G 基带供应商，赢得了重大客户订单。（来源：Strategy 

Analytics） 

 

2020年 4月 14日  谷歌首颗自研 SoC芯片成功流片，将落地 Pixel 5 手机和 Chromebook 
 

 谷歌自研、代号 Whitechapel 的 SoC 芯片已于最近成功流片，它预计明年将率
先部署在 Pixel 手机中，并为 Chromebook 使用。据称，芯片是与三星合作设计
的，采用 5nm 工艺 8 核设计，针对机器学习进行优化，并增强 Google Assistant 

功能，以更好地支持与 AI 和机器学习相关的功能。（来源：Axios） 

 

2020年 4月 14日  高通京东方合作开发 3D 超声波指纹传感器 OLED柔性屏 
 

 4 月 14 日，高通和京东方宣布将开展战略合作，开发集成高通 3D Sonic 超声波
指纹传感器的创新显示产品。双方的合作将覆盖智能手机和 5G 相关技术，并
有望扩展到 XR（扩展现实）和物联网领域，双方已启动在京东方的柔性 OLED

面板中集成值和差异化的功能，包括高通 3D Sonic 超声波指纹传感器。京东方
将为其客户提供集成有高通 3D 声波指纹传感器的显示器，预计下半年量产出
货。（来源：Qualcomm） 
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https://www.qualcomm.com/news/releases/2020/04/16/qualcomm-announces-worlds-most-power-efficient-nb2-iot-chipset?
https://apnews.com/Business%20Wire/19a36aee78ee4199b77f0ee1a0fe40c5
https://apnews.com/Business%20Wire/19a36aee78ee4199b77f0ee1a0fe40c5
https://www.axios.com/scoop-google-readies-its-own-chip-for-future-pixels-chromebooks-e5f8479e-4a38-485c-a264-9ef9cf68908c.html
https://www.qualcomm.com/news/releases/2020/04/14/qualcomm-and-boe-announce-collaboration-develop-innovative-display-products
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